JAEKNAPALIA NMPO BIANOBIAHICTb

1. KonoHKa aKyctudHa  ToprosenbHoi mapku Edifier moaeni EDF100009 (M601DB) 3
obnagHaHHAM pagio gocTyny.

PapioobnapHaHHs (BUPI6, TMN, HOMEp NapTii Yu cepiiHKit Homep)

2. YNOBHOBaXeHUI npeacTaBHUK BUPOOHUMKA - TOB «HB® «EJIETEK NTA» (03057, YKpaiHa,

M. Kuis, Byn. [ertapiscbka 33A, Kop €OPMOY 21544678) pjie 3a popydeHHam «Edifier
International Limited» Big 02.10.2019 p. 3a N201-002

HalimeHyBaHH#A Ta agpeca BUpobHMKa abo M0Oro yrnoBHOBaXKEHOTO NPeACTaBHUKa

3. LA aeknapaujis BiANoBIiAHOCTI BUAaHa nig 0cobUCTY BiANOBIAA/bHICTL BUPOOHMKaA.
4. O6’ekT aeknapauiji:

EDF100009 (M601DB)

06’ekT aeknapauii (ineHTMdikauia pagioobnagHaHHS, AKa A€ 3MOry 3a6e3ne4nT Moro NPOCTEXYBAHICTb; MOXe BKNIOYaTH KObopoBe
yiTKe 306paeHHs y pa3i notpebu ans ineHTndikauii 3a3HaveHoro pagioobnaaHaHHA)

5. O6’ekT peknapauii Bignosigae Bumoram TexHIYHOro pernameHTy pagioobnagHaHHsA,
3aTBepAKeHoro noctaHosoo KM Ykpainu Big, 24.05.2017 Ne 355.

6. O6’ekT aeknapauii Bignosiaae Bumoram HacTtynHux HA:
OCTY EN 62368-1:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, ACTY EN 62311:2014, EN 62311:2008,
ACTY ETSI EN 301 489-1:2019, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ACTY ETSI EN 301 489-3:2009,
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03), ACTY ETSI EN 301 489-17:2008, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
(2020-09), ACTY EN 55032:2017, EN 55032:2015, ACTY EN 55035:2019, EN 55035:2017, ACTY

ETSI EN 300 328:2017, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ACTY ETSI EN 300 440:2018, EN 300 440 V2.1.1
(2017-03)

MNMocunaHHA Ha BigNOBIAHI CTaHAAPTM 3 Nepeniky HauioHaNbHUX CTaHpapTis, Wo 6yau 3acTocoBaHi, 360 NOCUNAHHA Ha iHLI TeXHIYHI
cneumdikaLi, WOAO AKX AEKNAPYETLCA BIANOBIAHICTD (i3 3a3HaUeHHAM ifeHTUdIKaLifHOro HOMepa, Bepcii Ta AaTu BUAAHHA)




7. NpU3Ha4yeHU opraH 3 OLiHKM BigNoOBIAHOCTI:
OOB YKPYACTOTHArMNAL, 03179, m. Kuis, np-t Mepemorn, 151, peectp. Homep UA.TR.052 3a
Haka3om MiHeKOHOMpPO3BUTKY YKpaiHu Big 11.04.2018 Ne 500
(HaitmeHyBaHHS, ioeHTUdIKaLiMHKUIA HOMEP 3riQHO 3 PEECTPOM NPU3HAYEHUX OpraHiB)
BMKOHAB OLLIHKY BiANOBIAHOCTI TEXHIYHOrO MPOEKTy paAioobnagHaHHA CYTTEBMUM BMMOram
TexHiYHOro pernameHTy pagioobnagHaHHA, 3aTBepA)KeHoro noctaHosow KM VYkpaiHu Big
24.05.2017 Ne 355 3a npoueaypoto ekcneptusu tuny (mogynb B) Ta Bugas ceptudikar
ekcnepTtusn Tuny Ne UA.R.TR.052.047-22 Big, 21 kBiTHA 2022 p.

8. Bepcia nporpamHoro 3abe3neyeHHs v1.0. KOMNOHEHTM Ta aKcecyapwu BiACYTHI

Y BiZANOBiAHMX BUMaAKax ONUC KOMMOHEHTIB Ta aKCeCyapis, y TOMY YUCAi NporpamHoro 3abe3neyveHHs, 3aBaaKM AKOMY pasioobnafHaHH:A
OYHKLIOHYE 32 NPU3HAYEHHAM i Ha AIKE NOLMPIOETLCA AiA AeKnapaLii Npo BiANOBIAHICTL

9. [OopaTtkosa iHpopmauin
BupobHuk — EAIGANEP IHTEPHELWIOHAN NIMITEA, Pym 2101, 21ct dnoop, /1. Mnasa, 367-375
KyuHc Poag, HoHr Kowr, Kitait, Ha nignpuemcTsi beiinr Egidiep TeuHonoru Lo., NIta.”, appeca: 81x
dnoop, 3yoAH Byinajinr, HO. 68 BeiCiXyanXi/ly, XaigiaH AictpikT, beiinr 100080, Kutan

(EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED, adress: Room 2101, 21st floor, The L. Plaza, 367-375 Queen’s
Road, Hong Kong, China., manufacturing “Beijing Edifier Technology Co., Ltd.”, adress: 8th floor,
ZuoAn Building, NO. 68 BeiSiHuanXiLu, Haidian District, Beijing 100080, China).

10. NignucaHo TOB «HB® «ENETEK NTA», 03057, YkpaiHna, m. Kuis, Byn. [ertapiscbka 33A,

Kop, EAPMOY 21544678 Big imeHi Ta 3a gopydeHHAm EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED sig
02.10.2019 p. 3a N201-002.
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